
■デザインレビュー■デザインレビュー

製製 品品 企企 画画 のの 検検 証証

技術技術 / / 基本設計の検証基本設計の検証
・試作結果の確認・試作結果の確認

電電 気気 的的 特特 性性 及及 びび
信信 頼頼 性性 のの 評評 価価 確確 認認

信信 頼頼 性性 のの 認認 定定 試試 験験
できばえできばえ確認確認

市 場 調 査
製 品 企 画
開 発 計 画

企 画 審 査 (DR0)

製 品 設 計

パイロット回 路 の 試 作

技 術 審 査 (DR1)

開 発 試 作

量 産 移 ⾏ 審 査 (DR2)

量 産 試 作

量 産 出 荷 審 査 (DR3)

量 産

ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ/営業部門
設 計 部 門

設 計 部 門

⽣産管理/設 計 部 門

品 質 保 証 部 門

主要管理部門

品 質 管 理 部 門

安全認証取得
最終納品形態により必要に応じて最終納品形態により必要に応じて

安全認証取得安全認証取得(PSE, UL(PSE, UL等等))

デザインレビュー体制



⼯程管理⼯程管理&&フィードバックフローフィードバックフロー

ウェハ製造

プロセス特性判定（電気的試験）
( ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ電気的特性 / 配線抵抗特性 など) 

ウェハ試験

アセンブリ（組⽴）

最終試験

歩留・不良項目判定

外観検査（足曲がりの有無 など）

外観検査（配線のできばえ/キズの有無 など）

外観検査 （捺印不良/ 足曲がりの有無 など）

出荷

TMTMリンクリンク
・プロセス特性異常検証
・異常連絡のReview, 処置連絡

・ロット試験結果検討
・異常連絡のReview, 処置連絡
・低歩留まりロットのReview, 処置連絡

・異常連絡のReview, 処置連絡

・ロット試験結果検討
・異常連絡のReview, 処置連絡
・低歩留まりロットのReview, 処置連絡
・歩留向上のためにテスト結果を前⼯程
へフィードバック

⼯程内抜取り検査, 判定

(100%ﾁｯﾌﾟ電気的試験）
・DC試験, Function試験 など

100%ﾁｯﾌﾟ検査, 判定

歩留・不良項目判定
(100%ﾁｯﾌﾟ電気的試験）
・DC試験
・Function試験
・スピードチェック試験 など

：外注⼯程とTMリンク間情報

■■TMTMリンクの半導体品質管理体制リンクの半導体品質管理体制



■電源■電源製造品質管理体制製造品質管理体制 （⼯程管理・フィードバックフロー）（⼯程管理・フィードバックフロー）

B/I前
100% 電気的試験

100% 高温動作試験
50℃  4h エージング

100% 絶縁耐圧試験

100% 電気的動作試験
外観検査

抜取りロット試験
出荷 良否判定

部品調達

SMD

組⽴て

試験

ﾊﾞｰﾝｲﾝ

安全性試験

最終検査

出荷検査

外注管理
TMﾘﾝｸ

出荷

NG
出荷判定

Pass

製造委託（海外）

異常連絡 組⽴状況
外観検査

ﾃﾞｰﾀ検証
追加検査
Review

出荷指示

製造指示

ｽｸﾗｯﾌﾟ
指示



■クレーム■クレーム処理フロー処理フロー
品質保証部門

外部製造部門 外部評価・解析部門
(デンケン, USC 他)

顧客
営業部門 開発部門

商社

クレーム 幣社受付

受理

不良品の再現性確認(Ｔｅｓｔｉｎｇ等)

故障モード分類し原因追及

基板に起因
組立に起因
試験に起因

を判別

基板製造工程部門
調査・是正処置検討

組立て工程部門
調査・是正処置検討

試験工程部門
調査・是正処置検討

情報入手

TMリンク

内容確認

対象製品の履歴調査，波及範囲の特定　(各製造工場へ調査依頼)一次回答
報告書
送付

クレーム回答書作成二次回答
報告書
送付

是正処置協議・決定　(★)

工程改善・是正処置の実施

有効性
検証

工程改善・是正処置の標準化
OK

NG

OK
是正報告

報告書
送付

処置再検討(★へ)
不承認

予防処置の策定(☆),，実施

有効性
検証

OK

NG

OK
変更報告

報告書
送付

処置再検討(☆へ)
不承認

予防処置の標準化・水平展開

*1

*2

*3

*4

 故障品解析（物理解析）

 ・電子顕微鏡（SEM）
 ・Ｘ線　等


